2020第二届有机光电材料制备与性能高峰论坛  参会回执

	单位名称

发票抬头
	
	地址、电话（选填）：

开户行及账号（选填）：

	发票税号
	
	

	姓   名
	职务/职称
	电话
	手机
	邮箱

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	申请报告
	□口头报告

□仅参会      □墙报展示       □论文集      □赞助设展
	报告题目
	

	
	
	所属单元
	□ 第一单元：光电材料的最新研究与应用
□ 第二单元：光电材料设计、合成、性能
□ 第三单元：光材料结构与力学性能

□ 第四单元：光电材料的成型、制备、表征

□ 第五单元：光电材料的性质测量以及器件组装

□ 第六单元：圆桌论坛（拟）

	收费标准
	类 别
	教师
	学生
	会员
	企业代表

	
	2月29日前
	2200
	1200
	2000
	2500

	
	3月20日前
	2500
	1500
	2300
	2800

	
	现 场 缴 费
	2800
	1800
	2500
	3000

	缴费日期
	 □ 2月29日前            □ 3月20日前            □ 现场缴费

	房间预订
	□  大 床                □  双 床                □ 自行安排

预订     间            入住时间                   退房时间             

	收款账户
	北 京 中 科 材 联 光 电 技 术 发 展 中 心

开户行：中国银行北京方庄中心支行     帐号： 3324  6819  9633

	关注/希望

交流的课题
	

	会务联系
	黄伟
	电话
	18511090600（微信）

	
	
	邮箱
	huangwei@omsc.org.cn

	发票说明
	1发票统一开具为增值税普通发票，如需专票请说明

2.发票统一开具“会议费”，如需其他名目请备注

3.提前打款，发票现场领取，现场注册，发票在会后10个工作日内邮寄


注：因通知有限，盼请您帮助转发或安排学生支持，谢谢！

报告申请模板及申请须知（如下）

报告要求Word可编辑格式，无字数及其它格式要求；

报告采用同行评议+专家组双重审核，审核周期为5-10个工作日；

口头报告申请截止日期：2020年2月29日前（按先后顺序，满额截止）；

墙报申请截止日期：2020年3月20日（自带，90cm 宽×120cm 长）；

为达到更好交流效果，报告最好提交全文，或提供PPT文册打印（自愿分享，不做强制性要求）

摘要/论文征集后统一整理，收录发表于万方数据《中国学术会议文献数据库》

	报告题目
	

	作    者
	
	照片
	

	单位名称
	
	
	

	报告人简介
	

	全文/摘要
	


